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摘要(译)

微型LED转移方法和制造方法。微型LED（ 303 ）传输方法包括：使传
输头的拾取单元（ 305 ）与微型LED（ 303 ）接触）在载体基板（ 301 
）上，其中拾取单元（ 305 ）能够向微型LED（ 303 ）施加电流;通过拾
取单元（ 305 ）向微型LED（ 303 ）施加电流以加热微型LED之间的键
合层（ 302 ） LED（ 303 ）和载体基板（ 301 ）将熔化；用转移头从
载体基板（ 301 ）拾取微型LED（ 303 ）；将微型LED（ 303 ）粘合到
接收基板（ 307 ）上；并从微型LED上卸下转印头。
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